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Thème :


Depuis l'apparition des premiers ordinateurs personnels, la mémoire vive (RAM) n'a cessé d'évoluer pour répondre à des besoins toujours plus exigeants en rapidité et en capacité. Dans les années 1980-1990, les modules SIMM puis DIMM se standardisaient avec des marques comme Crucial (filiale de Micron) ou Kingston, qui devenaient des références pour les assembleurs et les gamers. Les années 2000 ont vu l'arrivée des DDR (Double Data Rate) avec des générations successives – DDR2, DDR3, DDR4 – chaque saut technologique apportant plus de bande passante et moins de consommation énergétique. Aujourd'hui, la DDR5 s'impose peu à peu, portée par des fabricants comme G.Skill, réputée pour ses modules haute performance destinés aux overclockeurs et aux joueurs.

Parallèlement, le marché subit depuis fin 2025 une pression inédite : l'explosion de l'intelligence artificielle a détourné une grande partie de la production vers des mémoires spécialisées (HBM), provoquant une pénurie et une flambée des prix sur les barrettes classiques. Cette veille technologique, menée de janvier à avril 2026, a pour objectif de suivre ces évolutions – à la fois techniques et économiques – et d'anticiper les impacts pour les consommateurs et les professionnels.

 (
Meilleure DDR5
 Disponible sur le marché en Avril
 2026
) (
Meilleure HBM Disponible sur le marché
)
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Les éléments examinés dans cette veille seront les suivants :

· L'évolution des prix et la dynamique du marché : suivi des fluctuations, causes de la hausse (+63%), conséquences pour les consommateurs et constructeurs. 
· Les annonces technologiques des fabricants : lancement des nouvelles barrettes (Samsung Pro, KLEVV, SK Hynix), évolution des fréquences et des timings. 
· La guerre HBM vs DDR : pourquoi l'IA bouleverse la production, comment la HBM4 cannibalise la DDR classique, impact pour l'utilisateur. 
· Les innovations qui pourraient changer la donne : ZAM (Intel/SoftBank), CUDIMM, solutions logicielles comme MEXT. 
· Les perturbations majeures : flambée des prix, arrivée des concurrents chinois (YMTC), tensions géopolitiques. 
· Ce que je retiens pour ma culture personnelle : quand acheter, quel type choisir selon son usage, les marques à suivre.

Méthodologie :


Pourquoi ce choix ?

J'ai choisi ce sujet car j’ai une appétence pour tout ce qui touche au hardware, et qu’il est extrêmement d'actualité. 
Depuis fin 2025, les prix des barrettes RAM ont flambé de plus de 60%, et cette hausse touche aussi bien les particuliers que les grandes entreprises comme Apple ou HP. 
Derrière cette augmentation se cache un phénomène majeur : l'intelligence artificielle, qui détourne une grande partie de la production vers des mémoires spécialisées appelées HBM.
Comprendre cette dynamique me semblait essentiel pour anticiper l'évolution du marché et les futurs prix des composants PC.

Objectifs fixés en début de veille :

Au lancement de cette veille technologique en Février 2026, je m'étais fixé trois objectifs principaux :

· Premier objectif : comprendre ce qu'est la RAM
Je partais de presque rien sur ce sujet. Je savais vaguement ce qu’était la RAM, qu’il fallait faire attention aux compatibilités quand on construit un ordinateur personnel, mais sans vraiment savoir comment elle fonctionnait, ou comment elle était construite. Mon premier objectif était donc d'acquérir les bases : son fonctionnement, la différence entre DDR5 et HBM, ce que signifient les chiffres comme "4800 MHz" ou "CL32".

· Deuxième objectif : retracer son évolution technologique
La RAM n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui. Je voulais comprendre comment on est passé des premiers modules SIMM des années 1980 aux barrettes DDR5 ultra-rapides de 2026, en passant par les grandes étapes que sont les générations DDR2, DDR3 et DDR4. Je souhaitais aussi identifier les innovations récentes (CUDIMM, ZAM, HBM) et celles à venir (DDR6).

· Troisième objectif : expliquer pourquoi les prix flambent actuellement
C'est le point de départ de ma curiosité. En fin d'année 2025, j'avais constaté que les prix des barrettes RAM avaient explosés sur le marché, et je ne comprenais pas pourquoi. Mon objectif était donc d'identifier les causes de cette hausse : est-ce une simple pénurie passagère ? Un problème de production ? Un lien avec l'intelligence artificielle dont tout le monde parle ?


Etape 1 : S’organiser, se documenter

J’ai commencé par mettre en place une organisation simple mais rigoureuse.

· Fréquence :
Chaque matin (sauf week-end), je consacre 15 à 20 minutes à ma veille. Cette régularité m’évite d’avoir une masse d’informations à rattraper en fin de semaine.


· Méthode :
Je combine deux approches :
·  Une veille PUSH : l’information vient à moi automatiquement (alertes paramétrées sur des mots-clés).
· Une veille PULL : une fois par semaine, je vais chercher moi-même des informations sur des sites spécialisés, ce qui développe mon autonomie et me permet de trouver des contenus gratuits.

· Sauvegarde et premiers classements :
Quand un article me semble intéressant, je le sauvegarde dans un fichier Word (ou un tableur). Je note :
· la date
· la source
· un résumé de 2-3 lignes
· les points importants que je colore en rouge (ex: "+63% sur les prix", "Samsung lance HBM4", "Apple réduit la RAM à 8 Go").

Ce code couleur me permet de retrouver instantanément les informations critiques quand je rédige ma synthèse.

Etape 2 : Devenir régulier, la qualité de l’information prime sur la quantité, filtrer et croiser les sources
 
· Régularité :
Le plus difficile a été de tenir la cadence chaque matin. Mais j’ai vite compris que 15 minutes par jour valent mieux que 3 heures d’affilée le dimanche. La régularité m’a appris à être efficace : je lis les titres, je scanne les deux premières phrases, et je décide en 30 secondes si l’article mérite d’être sauvegardé.

· Filtrer la quantité :
Certains jours, je reçois plus de 20 articles. Impossible de tout lire. J’ai donc appliqué une règle simple :
· Si le titre ne contient pas mes mots-clés prioritaires (DDR5, HBM, prix RAM, pénurie, Samsung, SK Hynix) → je passe.
· Si le titre est pertinent mais l’article est trop long → je le sauvegarde pour le week-end.

· Croiser les sources (le plus important) :
Une information isolée peut être trompeuse. Par exemple, en février, un article disait que les prix spot baissaient en Europe, tandis qu’un autre annonçait une hausse des contrats. J’ai dû comprendre la différence entre prix spot (marché libre, volatile) et prix contrat (négocié entre fabricants et grands clients, plus stable). En croisant les deux, j’ai compris que la baisse spot était temporaire et que la tendance de fond restait à la hausse.

· Autre exemple de croisement :
Samsung annonce fièrement le lancement de sa HBM4. Seul, cet article donne une vision positive. Mais en le croisant avec les analyses sur la pénurie de DDR, j’ai compris que ce lancement était justement la cause de la flambée des prix pour les consommateurs. Croiser permet de passer de l’information brute à l’analyse.


Bilan personnel :

Au début, je voulais tout lire. J’ai vite été submergé. J’ai appris à lâcher prise et à accepter de ne pas tout savoir. Mieux vaut 5 articles bien compris et croisés que 20 articles survolés.
______________________________________________
Outils utilisés :


1. Gmail

Création d’un nouveau dossier dans ma boite mail pour la veille (pour mieux s’organiser). Cela m’a permis de centraliser les mails de Google Alert et des newsletters.
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2. Google Alert

Mise en place de Google Alerts pour automatiser la collecte d’informations et m’envoyer hebdomadairement le contenu en lien avec les mots-clés spécifiés.
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3. Feedly

(https://feedly.com)
Agrégateur de flux RSS permettant d’automatiser la collecte de données et informations via des flux RSS, et d’obtenir un feed clair, chronologique, et régulier. Je l’ai dans ce cas principalement utilisé sur des news concernant les actus RAM
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4. Deepseek et Claude 

Utilisé pour m’aider à synthétiser mes idées et à les rédiger de manières claires, compréhensibles et ordonnées, ainsi que pour générer un graphique à partir des données recueillis que je leur ai fournies. Je m’en suis également servi ponctuellement pour vérifier si rien n’avait été oublié / raté dans les infos recherchées ou si lui avait d’autres suggestions à me faire
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5. Powerpoint

		Powerpoint a été mon principal support de collecte des données (afin de pouvoir faire mon oral avec plus de précision), screenshots, sources, etc. et donc m’a permis de centraliser et trier les données de ma veille en un seul document. J’ai ainsi, chronologiquement (marquage des dates de relevé), répertorié les évènements et rapports majeurs rassemblés au cours de ma veille.
______________________________________________
Les Sources :


· Fabricants :
· Samsung : https://semiconductor.samsung.com/dram/ddr/ddr5/ et https://news.samsung.com/fr/samsung-presente-la-hbm4e-et-devoile-sa-vision-ainsi-que-ses-solutions-ia-avancees-lors-de-levenement-nvidia-gtc-2026
· SK Hynix : https://product.skhynix.com/products/dram/ddr/ddr5sd.go et https://product.skhynix.com/products/dram/hbm/hbm2e.go
· Micron : https://www.micron.com/products/memory/hbm
· Crucial :  https://www.crucial.fr/catalog/memory/ddr5
· Kingston : https://www.kingston.com/fr/memory/ddr5-qualified-motherboards section DDR5 Ressources (vers le milieu de page)
 
· Les médias tech : 
· TechCrunch : https://techcrunch.com/?s=memory+shortage et https://techcrunch.com/?s=memory+HBM 
· The Verge : https://www.theverge.com/search?q=DDR5 et https://www.theverge.com/search?q=HBM
· TweakTown : https://www.tweaktown.com/search?keyword=DDR5&type=news et https://www.tweaktown.com/search?keyword=HBM

· Les analystes :
· TrendForce : https://www.trendforce.com/

· Les communautés :
· Reddit : https://www.reddit.com/search/?q=DDR+market+and+evolution&cId=bc399944-93c9-4e32-8166-9ec0a00421ee&iId=856d75ec-2370-46cb-96b5-4dec2527ed86
· Lesnumériques: https://www.lesnumeriques.com/recherche?q=RAM section Actualités

· Les visuelles:
· YouTube: https://www.youtube.com/
Utilisé pour de la compréhension et de l’approfondissement principalement, notamment avec les chaines de Techneo, Les Echos, Frandroid ou encore hugo décrypte qui m’ont aidé à y voir plus clair sur le sujet et sur l’actu

· Les sites de ventes (pour comparer les prix/disponibilités du marché Français) :
· LDLC : https://www.ldlc.com/informatique/pieces-informatique/memoire-pc/c4703/
· TopAchat : https://www.topachat.com/pages/produits_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wme_ddr5.html
· Materiel.net : https://www.materiel.net/ memoire/l442/
______________________________________________

Classement :


Les informations recueillies durant ces trois mois de veille ont été structurées en plusieurs catégories pour faciliter leur analyse en fonction de leur impact technologique, économique et prospectif. Ce classement m'a permis d'identifier clairement les axes à surveiller sur le marché des barrettes RAM et d'établir une synthèse croisée des impacts sur l'ensemble de l'écosystème : fabricants (Samsung, SK Hynix, Micron), constructeurs PC (Apple, HP, Lenovo, MSI), et consommateurs finaux. 
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Trois grandes tendances se dégagent : l'évolution technologique (DDR → HBM), les causes de l'explosion des prix, et l'avenir du secteur entre barrettes amovibles et puces intégrées.

1)  L'évolution technologique : de la DDR à la HBM, un basculement historique

Le premier enseignement de cette veille est technologique. La RAM a considérablement évolué depuis les premiers modules SIMM des années 1980 jusqu'aux barrettes DDR5 actuelles. Chaque génération (DDR, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5) a apporté son lot d'innovations : des fréquences plus élevées, des consommations réduites, et des timings (CL) de plus en plus serrés. Des marques comme Crucial, Kingston ou G.Skill ont accompagné cette évolution en proposant des produits adaptés aussi bien au grand public qu'aux passionnés d'overclocking.

Cependant, la vraie rupture que j'ai observée pendant ma veille est l'arrivée massive de la HBM (High Bandwidth Memory). Conçue à l'origine pour les cartes graphiques, cette mémoire empilée en 3D est devenue incontournable avec l'explosion de l'intelligence artificielle. En 2026, Samsung, SK Hynix et Micron se livrent une guerre technologique pour proposer la HBM4 la plus performante, avec des bandes passantes qui dépassent désormais les 3 téraoctets par seconde.

Ce basculement est majeur : la HBM, autrefois confidentielle, est devenue le cœur de l'innovation mémoire. Et c'est précisément ce basculement qui explique la crise actuelle sur le marché des barrettes DDR classiques.




2)  Les causes de l'explosion des prix : quand l'IA cannibalise la production

Le deuxième point que j'ai analysé concerne les prix. En début de veille, je constatais une hausse anormale sans en comprendre les raisons. Aujourd'hui, j'ai une réponse claire.

Les trois fabricants historiques (Samsung, SK Hynix, Micron) ont massivement réorienté leur production vers la HBM, car les marges y sont bien plus élevées (plus de 50% contre environ 20% pour la DDR classique). Résultat : moins de barrettes DDR4 et DDR5 produites, donc une pénurie mécanique. Selon TrendForce, les prix des contrats ont bondi de 55 à 60% au premier trimestre 2026, après déjà 45-50% au quatrième trimestre 2025.

Les conséquences sont concrètes. Apple a dû réduire la quantité de RAM dans ses MacBook d'entrée de gamme (8GB seulement). Valve a expliqué les ruptures de stock du Steam Deck par cette pénurie. Les constructeurs PC comme MSI, HP et Lenovo annoncent des hausses de prix. Et Counterpoint Research a même alerté sur la possible disparition des PC et smartphones d'entrée de gamme d'ici 2028.

Ce que je retiens, c'est que la cause n'est pas une simple pénurie passagère comme on en a connu pendant le COVID, mais un changement structurel : l'IA a rendu la HBM tellement rentable que les fabricants délaissent délibérément le marché grand public.

3) L'avenir de la RAM : barrettes ou puces intégrées ? Quelles prévisions pour 2027 ?

Le troisième axe de ma synthèse porte sur l'avenir. Deux questions se posent : la RAM va-t-elle rester sous forme de barrettes amovibles ou évoluer vers des puces soudées ? Et les prix vont-ils continuer à monter ?

Sur la forme : La tendance est à l'intégration. Apple a déjà montré la voie avec ses puces M-series qui intègrent la RAM directement dans le même boîtier que le processeur. Les PC portables haut de gamme suivent cette direction avec la norme CAMM2 (Compression Attached Memory Module), plus fine et plus rapide que les barrettes classiques. Cependant, le marché du gaming et des stations de travail garde un attachement fort aux barrettes amovibles, car elles permettent les mises à niveau. Les deux formats devraient cohabiter.

Sur les prix : Les prévisions sont pessimistes. Intel a prévenu que la crise pourrait durer jusqu'en 2028. SK Group (maison mère de SK Hynix) évoque même 2030. Les prix spot (marché libre) ont légèrement baissé en février-mars 2026, mais les analystes considèrent cette baisse comme temporaire. Pour 2027, les contrats devraient continuer à augmenter, à un rythme peut-être moins soutenu (+10 à 15% par trimestre au lieu de +50%).




Ma conclusion personnelle : Cette veille m’a appris une chose essentielle : le temps des barrettes RAM à 50€ est révolu.
L’intelligence artificielle a structurellement changé l’économie de la mémoire. Les fabricants (Samsung, SK Hynix, Micron) privilégient désormais la HBM, bien plus rentable, au détriment des barrettes DDR classiques. Ce n’est pas une pénurie passagère, c’est un nouveau paradigme.
Les prix ne reviendront probablement jamais à leur niveau de 2025. Si je devais acheter de la RAM aujourd’hui, je ne tarderais pas – et c’est la première fois qu’une veille technologique influence directement mes décisions d’achat.
______________________________________________

Synthèse préliminaire sur la méthodologie :

Ce qui a bien fonctionné : La centralisation Feedly (bien que compliquée car tout devient vite payant), les alertes Google, le double classement (chronologique et situationnel), et la régularité hebdomadaire (20 min/semaine).

Difficultés rencontrées : Volume d'informations élevé, sources contradictoires (prix spot vs prix contrat), les sites de sources qui sont payant dès qu’on cherche quelque chose d’un peu poussé, anglais technique, hiérarchisation des sources.

Axes d'amélioration : Ajouter une veille sur les brevets, suivre les conférences en direct, automatiser le classement (Notion/Airtable), intégrer les communautés techniques (Reddit) plus tôt, définir une grille d'analyse dès le départ.

Bilan : Méthodologie efficace mais perfectible.
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